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Pohled na Sasi

Témata:

«  Celni otevieny pohled

¢ Pohled zleva

. Pohled zprava

¢ Pohled na opérku pro dlan

. Pohled zdola

. Hlavni komponenty systému

Celni otevieny pohled

1. Kamera 2. Kontrolka stavu kamery
3. Mikrofon 4. panel LCD
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Pohled zleva

1. Port konektoru napéjeni 2. Port HDMI
3. Port USB 3.11. generace s technologii PowerShare 4. Port USB 3.11. generace

Pohled zprava

1. Univerzalni zvukovy konektor 2. Indikator stavu baterie
3. Vypina¢ 4. Tlagitko ovladani hlasitosti
5. Slot pro bezpe¢nostni zdmek Noble Wedge
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Pohled na opérku pro dlan

4
6 5
1. Zadni mikrofon 2. Stavové kontrolka zadni kamery
3. Zadni kamera 4. Klavesnice
5. Opérka pro dlari 6. Dotykovéa podloZzka
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Pohled zdola

Education 3190 2-in1

1. Umisténi vyrobniho Cisla
2. Reproduktory
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Hlavni komponenty systému

Spodni kryt

Zakladni deska

Baterie

Reproduktor

Kovovy drzék dotykové podlozky
Opérka rukou

SN PN ST SR
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7. Dotykova podlozka

8. Sestava displeje

9. Zvukové karta

10. Deska spinaCe napéjeni

11. Disk SSD M.2

12. Knoflikovéa baterie

@ POZNAMKA: Spolecnost Dell poskytuje seznam komponent a jejich &isel dilli k originalni zakoupené konfiguraci systému. Tyto dily
jsou dostupné na zaklade zarucnich kryti zakoupenych zakaznikem. Moznosti ndkupu vam sdéli vas obchodni zastupce spolecnosti
Dell.

Pohled na sasi
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Manipulace uvnitr pocitace

Témata:

. Bezpec€nostni opatreni
¢ Pred manipulaci uvniti pocitace
. Po manipulaci uvnitf pocitace

Bezpecnostni opatreni

Kapitola o bezpecnostnich opatfenich popisuje hlavni kroky, které je tfeba podniknout pred zahajenim jakékoli demontaze.

Pred veskerymi montazemi a opravami, jez zahrnuji demontaz a op&tovnou montaz, si prostudujte nasledujici bezpecnostni opatreni:

e Systém a vSechna k nému pripojené periferni zafizeni vypnéte.

e Systém a vSechna k nému pripojené periferni zafizeni odpojte od napéajeni stfidavym proudem.

e (Od systému odpojte vSechny sitové, telefonni a komunikacéni kabely.

e P¥i praci uvnitf jakéhokoli notebooku pouzivejte antistatickou servisni soupravu, ktera chrani pfed poskozenim statickou elektfinou

(ESD).
Kazdou soucast po demontazi umistéte na antistatickou podlozku.
Noste obuv s nevodivou gumovou podrazkou. Snizite tim riziko Urazu elektrickym proudem.

Pohotovostni napgjeni

Produkty Dell s pohotovostnim napéjenim je nutné pred otevienim jejich krytu odpojit od napajeciho zdroje. Systémy s pohotovostnim
napajenim jsou pod napétim i tehdy, kdyZz jsou vypnuté. Toto vnitfni napajeni umozfiuje systém na délku zapnout (funkce Wake on LAN)
nebo prepnout do rezimu spanku a nabizi dalsi pokrocilé funkce pro Fizeni spotfeby.

Po odpojeni kabelu by mélo k odstranéni zbytkove energie na zakladni desce stacit na 15 sekund stisknout a podrzet tlacitko napéjent.

Vodivé propojeni

Vodivé propojeni je zplsob pripojeni dvou ¢i vice uzemriovacich vodi¢d ke stejnému elektrickému potenciélu. K jeho vytvoreni pouzijte
antistatickou servisni soupravu. Propojovaci vodi¢ je tfeba pripojit k holému kovu, nikoli k lakovanému nebo nekovovému povrchu. Poutko
na zapésti si musite radné upevnit a musi byt v kontaktu s vasi pokozkou. Pred vytvorenim vodivého propojeni si sundejte veskeré Sperky
(napf. hodinky, ndramky &i prsteny).

Elektrostaticky vyboj — ochrana ESD

Staticka elektfina predstavuje vyznamné riziko pri manipulaci s elektronickymi sou¢astmi, zejména pak s citlivymi dily, jako jsou rozsifovaci
karty, procesory, pamé&tové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé vyboje statické elekttiny dokazou obvody poskodit
zplsobem, ktery na prvni pohled neni patrny, ale miZe zplisobovat ob&asné problémy ¢i zkraceni Zivotnosti produktu. Neustéle rostouci
pozadavky na niZsi spotfebu a vySsi hustotu zplsobuii, Ze se ze statické elektfiny stava stéle vétsi problém.

Vzhledem ke zvySené hustoté polovodicd jsou posledni produkty spolecnosti Dell nachylngjsi na poskozeni statickou elektfinou. Z toho
dlvodu jiz nékteré dfive schvélené postupy manipulace s dily nadéle nelze uplatriovat.

Poskozeni statickou elektfinou miZe zplsobovat dva typy poruch — katastrofické a obCasné.

e Katastrofické — Katastrofické poruchy predstavuji priblizné 20 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Takové poruchy
zpUisobuji okamzZité a Uplné vyrazeni zafizeni z provozu. Prikladem katastrofické poruchy je zasah pamétového modulu DIMM statickou
elekttinou, jeho? diisledkem je priznak ,No POST / No Video" (Zadny test POST / Z&dné video) doprovazeny zvukovym signalem, jenz
znadi chybéjici nebo nefunkéni pamét.

e Obg¢asné — Obc¢asné poruchy predstavuii priblizné 80 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Ve vétsing pripadt tyto poruchy
nejsou okamZité rozeznatelné. Pamétovy modul DIMM je zasazen statickou elektfinou, ale trasovani je pouze oslabeno a navenek
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nevykazuje zndmky poskozeni. Oslabend trasa se mUZe tavit celé tydny & mésice a béhem toho mlzZe dochézet ke zhorSovani integrity
paméti, obcasnym chybam atd.

Jeste obtizneji rozpoznatelnym a odstranitelnym druhem poskozeni jsou takzvané latentni poruchy.

Poskozeni statickou elektfinou miZete predejit nasledujicim zplsobem:

Nasad'te si antistatické poutko na zapésti, které je fadné uzemnéno pomoci vodice. Pouziti antistatickych poutek na zapésti bez
uzemnéni pomoci vodice nadéle neni povoleno, protoze neumoziuje odpovidajici ochranu. Dotykem Sasi pfed manipulaci s dily
nezajistite odpovidajici ochranu soucasti, jez jsou vUCi statické elektiing obzvlast citlivé.

Se vSemi soucastmi, které jsou citlivé na elektrostatické vyboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozi kontakt se statickou elektfinou.
Pokud je to mozné, pouZijte antistatické podlahové podlozky a podloZky na pracovni stdl.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje vyjmeéte z antistatického obalu az tehdy, kdyz budete pripraveni ji nainstalovat v pocitaci.
Pred rozbalenim antistatického obalu odstrarite ze svého téla statickou elektrinu.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje pred prepravou umistéte do antistatické nadoby nebo obalu.

Antistaticka servisni souprava

Nemonitorovana servisni souprava je nejCastéji pouzivanou servisni soupravou. Kazda servisni souprava sestava ze tii hlavnich souc¢asti:
antistatické podlozky, poutka na zapésti a propojovaciho vodice.

Soucasti antistatické servisni soupravy

Sou&asti antistatické servisni soupravy jsou nasleduiici:

Antistaticka podlozka — Antistatickéd podlozka je elektricky nevodivé a pfi servisnich zakrocich slouZi k odkladani dild. Pred

pouzitim antistatické podlozky je tfeba si Fadné nasadit poutko na zapésti a propojovacim vodicem je pripojit k této rohozce nebo
jakémukoli holému plechovému dilu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto fadné pripraveni, nahradni dily Ize vyjmout

z antistatického obalu a umistit pfimo na podlozku. Dilim citlivym na statickou elektfinu nic nehrozi, pokud je mate v ruce, na
antistatické rohozce, v systému nebo v obalu.

Poutko na zapésti a propojovaci vodi€ — Poutko na zapésti Ize propojovacim vodi¢em pfipojit pfimo k holému plechovému

dilu hardwaru (pokud antistatick podloZka neni potfeba) nebo k antistatické podlozce, jez chrani hardware, ktery jste na ni

umistili. Fyzickému propojeni poutka na zapésti, propojovaciho vodice, vasi pokozky, antistatické podlozky a hardwaru se Fika vodivé
propojeni. Pouzivejte pouze servisni soupravy s poutkem na zapésti, podlozkou a propojovacim vodi¢em. Nikdy nepouZzivejte poutka
na zapésti bez vodiCe. Méjte vzdy na paméti, Ze vnitini vodiCe poutka na zapésti jsou nachylné na bézné opotrebeni a musi byt
pravidelné kontrolovany prislusnou zkouSeckou, aby nedoslo k nechténému poskozeni hardwaru statickou elektfinou. Poutko na zapésti
a propojovaci vodi¢ doporucujeme prezkuSovat jednou tydné.

Zkousecka antistatického poutka na zapésti — Vodice uvnitf antistatického poutka se postupem Casu opotfebovavaji. Pokud
pouzivate nemonitorovanou servisni soupravu, poutko na zapésti doporucujeme prezkuSovat pred kazdym servisnim zakrokem

a nejméné jednou tydné. Nejlépe se k tomu hodi zkouSecka poutek na zapésti. Pokud viastni zkouSecku poutek na zapésti nemate,
zeptejte se, jestli ji nemaji ve vasi oblastni pobocce. Cheete-li poutko na zapésti prezkouset, pripojte je propojovacim vodicem ke
zkouseCce a stisknéte prislusné tlacitko. Pokud zkouska dopadne Uspésng, rozsviti se zeleny indikator LED, pokud nikoli, rozsviti se
Cerveny indikator LED a ozve se zvukova vystraha.

Izolaéni prvky — Zafizeni citliva na statickou elektfinu (napf. plastové kryty chladic) je nezbytné nutné udrzovat v dostatecné
vzdalenosti od vnitinich dild, které slouzi jako izolatory a ¢asto jsou velmi nabité.

Pracovni prostredi — Pred pouzitim antistatické servisni soupravy posudte situaci na pracovisti u zakaznika. Napriklad pfi servisu
serverl se souprava pouziva jinym zplsobem neZ pri servisu stolnich a prfenosnych pocitacd. Servery jsou obvykle umistény v racku
v datovém centru, zatimco stolni a pfenosné pocitaCe se obvykle nachazeji na stolech v kancelarich &i kancelarskych kaojich. K praci
vzdy zvolte velkou, otevFenou a rovnou plochu, na které se nic nenachéazi a kam se antistaticka souprava spolecné s opravovanym
systémem snadno vejdou. Na pracovisti by také nemély byt Zadné izolacni prvky, které by mohly zplsobit zasah statickou elektfinou.
PFi manipulaci s jakymikoli hardwarovymi soucastmi je nutné veskeré izolatory v pracovni oblasti (jako je polystyren &i jiné plasty) vzdy
umistit do minimalni vzdalenosti 30 centimetr( (12 palcd) od citlivych dil.

Antistaticky obal — \eSkera zafizeni citliva na statickou elektfinu musi byt pfepravovana a predavana v antistatickém obalu.
Doporucuije se pouZziti kovovych staticky stinénych oball. Poskozenou soucast je tfeba vratit ve stejném antistatickém obalu, v jakém
jste obdrzeli nahradni dil. Antistaticky obal je nutné prehnout a zalepit lepici paskou. Také je nutné pouzit pénovy obalovy materiél, ktery
byl souc¢asti baleni ndhradniho dilu. Zafizeni citliva na statickou elektrinu vyjmeéte z obalu pouze na pracovnim povrchu, ktery chrani
pred statickou elektfinou. Tato zafizeni nikdy neumistujte na antistaticky obal, protoZe antistatické stinéni funguje pouze uvnitf tohoto
obalu. Soucasti vzdy drzte v ruce nebo umistéte na antistatickou podlozku, do systému nebo do antistatického obalu.

Preprava citlivych souéasti — Prepravované soucasti (napf. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na
statické elektfinu, je bezpodminecné nutné chréanit v antistatickych obalech.

Manipulace uvnitr pocitace 13



Shrnuti ochrany pred statickou elektfinou

Doporucuije se, aby vSichni technici pfi servisnich zakrocich na produktech Dell vzdy pouzivali bézné antistatické poutko na zapésti
s propojovacim uzemnovacim vodi¢em a antistatickou podlozkou. Déle je nezbytné nutné, aby technici pfi servisu chranili citlivé soucasti od
vSech izolator( a aby k prepraveé téchto soucasti pouzivali antistatické obaly.

Preprava citlivych soucasti

Prepravované soucasti (napf. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na statickou elektfinu, je bezpodminecné
nutné chranit v antistatickych obalech.

/Zvedani vybaveni

PFi zvedani téZkého vybaveni se fidte nasledujicimi pokyny:
Nezvedejte predméty o hmotnosti prekracujici 50 liber. VZdy vyuzijte pomoc dalSich lidi nebo mechanického
zvedaciho zarizeni.

Nohama se pevné zaprete. RozkroCte se s chodidly do stran na stabilnim povrchu.

Zatnéte brisni svaly. BFiSni svaly pfi zvedani podepiraji vasi pater, ¢imz kompenzuiji plsobeni tihy zvedaného predmétu.

Ke zvedani vyuzijte silu svych nohou, nikoli zad.

Zvedany predmét si drzte u téla. Cim blize jej budete mit k patefi, tim mén& budete namahat sva zada.

PFi zvedani ¢i pokladani predmétu drzte zada rovné. Zvedany predmét nezatéZujte vlastni vahou. PFi zvedani nekrutte svym télem ani
zady.

Stejnymi pokyny, avSak v opacném poradi, se fidte pfi pokladani predmétu.

S IF NSRS

o

Pred manipulaci uvnitr pocitace

1. Ujistéte se, Ze je pracovni povrch rovny a Cisty, aby nedo$lo k poSkrabani krytu pocitace.
2. Vypnéte poditac.

3. Je-li pocitac pripojen k dokovacimu zafizeni, odpojte jej.

4. Odpojte viechny sitové kabely od pocitace (pokud jsou k dispozici).

Pokud pocita¢ ma port RJ45, odpojte sitovy kabel jeho vytaZzenim z pocitace.

B. Odpojte pocita¢ a vSechna pripojena zafizeni od elektrickych zasuvek.
6. Oteviete disple;j.
7. Stisknutim a podrzenim tlacitka napajeni po nékolik sekund uzemnéte zakladni desku.

Aby nedoslo k Grazu elektrickym proudem, odpojte pocitac pred provedenim kroku €. 8 ze zasuvky.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouzijte uzemnovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatreného kovového povrchu, kdyz se dotykate konektoru na zadni strané pocitace.

8. Vyjméte z prislusnych slotd vSechny nainstalované karty ExpressCard nebo Cipové karty.

Po manipulaci uvnitr pocitace

Po dokonceni montaze se ujistéte, Ze jsou pripojena vSechna externi zafizeni, karty a kabely. UCinte tak dfive, nez zapnete pocitac.

Chcete-li se vyhnout poskozeni pocitace, pouZivejte pouze baterii, ktera byla vytvorena pro tento pocita¢
Dell. Nepouzivejte baterie vytvorené pro jiné pocitace Dell.

1. Pripojte veskera externi zatizeni, napriklad replikator portl nebo multimedialni zékladnu, a nainstalujte vSechny karty, napiiklad kartu
ExpressCard.

2. Pripojte k pocitaCi véechny telefonni nebo sitové kabely.
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Chcete-li pFipojit sitovy kabel, nejprve pFipojte kabel do sitového zafizeni a teprve poté do poéitace.

3. Pripojte pocita¢ a vSechna pripojena zatizeni do elektrickych zasuvek.
4. Zapnéte pocitac.

Manipulace uvnitr pocitace 15



Témata:

Doporucené nastroje

Doporuc¢ené nastroje
Seznam velikosti Sroubl
Spodni kryt

Baterie

MFizka klavesnice a klavesnice
Disk SSD M.2 2280
Deska tlacitka napajent
Zvukova karta
Dotykova podlozka

Port konektoru napajeni
Knoflikovéa baterie
Reproduktor

Sestava displeje

Zadni kryt displeje
Zakladni deska

Zadni kamera

Opérka rukou

Demontaz a opetovna montaz

Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyzadovat pouziti nasledujicich néstrojd:

Krizovy Sroubovék ¢. O
kfizovy Sroubovak ¢&. 1
Plastovy nastroj — doporu¢eno pro terénni techniky

Seznam velikosti Sroubu

Tabulka 1. Seznam velikosti Sroubt

M2,5x7 M2x3 s vzllllféﬁxhzl,asvou szhzl:v\t,)?.llkou M2,5x5
Komponenta % ’ O %

Spodni kryt 7

Baterie 3
Z&Kladni deska 5
Disk SSD M.2 2230 2
Disk SSD M.2 2280 1
Deska spinace napéjeni 2
Zvukové karta 1
Port konektoru napéjeni 2
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Tabulka 1. Seznam velikosti Sroubd (pokracovani)

M2,5%x2,5

M2x2 s velkou

M2,5x7 M2x3 s velkou hlavou hlavou M2,5x5
Komponenta ? ’ Q %
Dotykova podlozka 1 6

Drzéak kabelu displeje

Drzék panelu 170

NN

WLAN

Sestava displeje

Spodni kryt

Sejmuti spodniho krytu

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2. Postup pri sejmuti spodniho krytu:
a. Uvolnéte 7 Sroubl M2,5x7, které upevnuji spodni kryt k pocitaci [1].

b. Uvolnéte spodni kryt ze zahloubenych mist na hornim okraji a pokraCujte podél celého systému [2].

@l POZNAMKA: Pomoci plastového nastroje uvoln&te spodni kryt z prohlubni na hornim okraji.

3. Zvednéte spodni kryt z pocitace.

Demontaz a opétovna montaz
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Montaz spodniho krytu

Umistéte spodni kryt tak, aby otvory pro Sroubky spravné priléhaly k otvorlim v systému.
ZatlaCte na okraje krytu tak, aby zaklapl na misto.
ZaSroubujte 7 Sroubd M2,5x7 upevriujicich spodni kryt k po&itaci.

NN

Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Baterie
Bezpecnostni opatreni tykajici se lithium-iontové baterie

e PFi manipulaci s lithium-iontovymi bateriemi postupujte opatrné.

e Pred vyjmutim baterii zcela vybijte. Odpojte od systému napajeci adaptér a nechte pocita¢ bézet pouze na baterii —
baterie je plné vybita, kdyz se pocita¢ po stisknuti vypinace jiz nezapne.

o Nerozbijejte, neupoustéjte, nedeformujte ani neprobijejte baterii cizimi objekty.

o Nevystavujte baterii vysokym teplotam a nerozebirejte bateriové sady a ¢lanky.

o Nevyvijejte tlak na povrch baterie.

e Neohybejte baterii.

e Nepouzivejte k vypaceni nebo vytazeni baterie Zadné nastroje.

e Béhem servisu tohoto produktu nesmi dojit ke ztraté ani nespravnému umisténi zadného Sroubu, aby nedoslo
k neimysinému prorazeni nebo poskozeni baterie nebo jinych soucasti systému.
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e Pokud se baterie zasekne v pocitaci nasledkem vybouleni, nepokousejte se ji uvolnit — propichnuti, ohnuti nebo
rozbiti lithium-iontové baterie mGzZe byt nebezpecné. V takovém pripadé kontaktujte technickou podporu spole¢nosti
Dell a vyzadejte si pomoc. Viz www.dell.com/contactdell.

e VZdy objednavejte originalni baterie na strankach www.dell.com nebo od autorizovanych partnert a prodejct Dell.

e Vyboulené baterie by se nemély pouzivat. Je tfeba je vyménit a vhodnym zplisobem zlikvidovat. Pokyny k manipulaci
a vyméné vyboulenych lithium-iontovych baterii naleznete v ¢asti Manipulace s vyboulenymi lithium-iontovymi
bateriemi.

Vyjmuti baterie

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a. spodni kryt
3. Vyjmuti baterie:
Odpojte kabel baterie od konektoru na zékladni desce [1].
Odstranite tfi Srouby M2x3 pripevriujici baterii k pocitaci [2].
Odlepte pasku, kterou je baterie pripevnéna k systému [3].
Opatrné pridrzte pasku a vytadhnéte baterii z lepidla pod ni [4].

a0 oo

e. Vyjméte baterii z poCitace.
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Vlozeni baterie

Vlozte baterii do slotu v pocitaci.

Prilepte lepici pasky, kterymi je baterie pfipevnéna k systému.
PFipojte kabel baterie ke konektoru na baterii.

NaSroubujte tfi Srouby M2x3 a pFipevnéte baterii k pocitadi.
Namontujte nasleduijici sou¢asti:

S NI O

a. spodni kryt
6. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Mrizka klavesnice a klavesnice

Demontaz klavesnice

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a. spodni kryt

b. baterie
3. Odpojte kabel kldvesnice od konektoru na z&kladni desce [1].

4. PodrZte pevné strany opérky pro dlan a zaroven zatlacte plastovou jehlou nebo Sroubovakem [2] do dvou dér pro uvolnéni.
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5. Uvolnéte kldvesnici zatlatenim na jeji dolni ¢ast pomoci plastové jehly.
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6. Vysurite a zvednéte klavesnici z pocitaCe.

Montaz klavesnice

1. @l POZNAMKA: VioZte konektor kldvesnice skrze otvor v opérce pro dlari.

Zarovnejte réam klavesnice se zapadkami na pocitaCi a zatlaCte na ngj tak, aby zaklapl na misto.
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2. Pripojte kabel klavesnice k zakladni desce.
3. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. baterie
b. spodni kryt
4. Postupuijte podle postupu v &asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Disk SSD M.2 2280

Demontaz disku SSD M.2 2280

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
Sejméte spodni kryt.
Odpojte kabel baterie.

N N

Postup demontaze disku SSD:

a. Demontujte Sroub M2x3, ktery upevriuje kartu disku SSD [1].
Disk SSD vyskodi ven.

b. Vysurite a vyjméte kartu disku SSD ze zakladni desky [2].

Montaz disku SSD M.2 2280

1. Zarovnejte zarez na karté SSD s vy&nélkem na konektoru karty a zasurite kartu do slotu.
2. Otvor pro Sroub na karté SSD zarovnejte s otvorem pro Sroub na zakladni desce.
3. ZaSroubuijte Sroub , kterym je karta disku SSD pfipevnéna k zakladni desce.
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4. Pripojte kabel baterie.
5. Namontujte nasleduijici soucésti:
a. spodni kryt
6. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Deska tlacitka napajeni

Demontaz desky spinace napajeni

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. spodni kryt
b. baterie
3. Postup vyjmuti spinace napajeni:
a. Odpojte kabel spinace napéjeni od desky spinace napajeni [1].
b. Demontujte dva Srouby M.2x3, kterymi je deska spinace napéjeni pripevnéna k pocitaci [2].
C. Zvednéte desku spinace napajeni z pocitace [3].

Montaz desky spinace napajeni
1. Zarovnejte otvor pro Sroub na desce spinace napéjeni s otvory pro Srouby ve slotu pocitace.

2. ZaSroubujte dva Srouby M2x3, kterymi je deska sitového spinace pripevnéna k pocitaci.
3. Pripojte kabel spinaCe ke konektoru na desce spinace napéjeni.

Demontaz a opétovna montaz
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4. Namontujte nasledujici soucésti:
a. baterie
b. spodni kryt
5. Postupujte podle postupu v Gasti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Zvukova karta

Demontaz zvukové karty

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. spodni kryt
b. baterie
3. Postup demontaze zvukové karty:
a. Odpojte audio kabel od konektoru na zvukové karté [1].
b. OdSroubujte Sroub M2x3, ktery pfipeviuje zvukovou kartu k systému [2].
c. Vysunte a vyjméte zvukovou kartu ze systému [3].

Montaz zvukové karty

1. Vlozte zvukovou kartu do slotu v pogitaci.
2. ZaSroubujte Sroub M2x3 upevriujici zvukovou kartu k pocitaci.
3. Pripojte audio kabel ke konektoru na zvukové karté.
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4. Namontujte nasledujici soucésti:
a. baterie
b. spodni kryt
5. Postupujte podle postupu v Gasti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Dotykova podlozka

Demontaz dotykové podlozky

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. spodni kryt
b. baterie
3. Vyjmuti kabelu dotykové podlozky:
a. Zvednéte zdpadku a odpojte kabel dotykové podlozky od konektoru na dotykoveé podlozce [1].
b. Odloupnéte kabel s lepidlem a uvolnéte jej z drzaku dotykové podlozky [2].

4. Postup vyjmuti kovového drzaku dotykové podlozky:
a. Vyjméte Sest Sroubl M2x2 a jeden Sroub M2x3, ktery upevriuje kovovy drzak k systému.

@l POZNAMKA: Odstrarite lepici pasku upeviiujici kabel reproduktoru ke kovovému drzaku.

Demontaz a opétovna montaz
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5. Vyjméte dotykovou podlozku z pocitaCe.
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Montaz dotykové podlozky

Vlozte dotykovou podlozku do slotu v systému.

Pomaoci lepici pasky drzak dotykové podlozky zajistéte.
Pripojte kabel dotykové podloZky ke konektoru a prichytte kabel s lepidlem k podloZce.
Namontujte nasledujici soucasti:

SN O

a. baterie
b. spodni kryt
6. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Port konektoru napajeni

Demontaz portu konektoru napajeni

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. spodni kryt
b. baterie
3. Postup vyjmuti portu konektoru napéjeni:
a. Odpojte kabel napgjeciho konektoru od konektoru na zakladni desce [1].
b. Demontujte dva Srouby M2x3, kterymi je port konektoru napajeni pfipevnén k poditaci [2]
¢. Vysunte port konektoru napéjeni a zvednéte jej z pocitaCe [3].

Zarovnejte a poloZte drzak dotykové podlozky na plastovy drZék a prichytte jej pomoci Sesti Sroubll M2x2 a jednoho Sroubu M2x3.

Demontaz a opétovna montaz
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Montaz portu napajeciho konektoru

Ao 2

Vlozte port napajeciho konektoru do slotu v poditaci.

Zasroubujte dva Srouby M2x3, kterymi je port konektoru napéjeni pfipevnén k pocitaci.
PFipojte napajeci kabel ke konektoru na zékladni desce.

Namontuijte nasledujici soucasti:

a. baterie

b. spodni kryt

Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Knoflikova baterie

Demontaz knoflikové baterie

N N

30

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie.

Postup vyjmuti knoflikové baterie:

a. Odpojte kabel knoflikové baterie od konektoru na zakladni desce [1].
b. ZatlaCte na knoflikovou baterii, aby se uvolnila z lepidla, a vyjméte ji z pocitace [2].
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Montaz knoflikové baterie

Vlozte knoflikovou baterii do slotu v pocitadi.
Pripojte kabel knoflikové baterie do konektoru na zakladni desce.
PFipojte kabel baterie.

FNIE NN

Namontujte nasledujici soucasti:
a. spodni kryt
B. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Reproduktor

Demontaz reproduktoru

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici sou¢ésti:
a. spodni kryt
b. baterie
3. Vyjmuti reproduktoru:
POZNAMKA: Pfi demontazi reproduktoru je nutné odpoijit plochy pruzny kabel dcefiné zvukové karty od zakladni desky a poté jej
odlepit od opérky pro dlar a uvolnit kousky prihledné pasky.

a. Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na zékladni desce [1].
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b. Odstrarite lepici pasky upevnujici kabel reproduktoru k pocitaci [2, 3].

@l POZNAMKA: Pomoci plastové jehly a rukou vyjméte lepici pasky.

c. Kabel reproduktoru uvolnéte z voditek kabell .

4. Vyjméte reproduktory z pocitace.

32 Demontaz a opétovna montaz



Montaz reproduktor

S NSRS

Polozte reproduktory na sloty na pocitaci.

Protahnéte kabel reproduktoru ochrannymi svorkami a vodici drazkou.

Nalepte lepici pasku, kteréa zajistuje kabel reproduktoru k pocitadi.
PFipojte kabel reproduktoru ke konektoru na zakladni desce.
Namontujte nasledujici souc¢asti:

a. baterie

b. spodni kryt

Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Sestava displeje

Demontaz sestavy displeje

Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
Demontujte nasleduijici soucésti:

a. spodni kryt

b. baterie

Demontéaz kabell:

a. Demontuijte Sroub M2x3 [1] a nadzdvihnéte kovovy drzak, jimz je karta WLAN prFipevnéna k zékladni desce [2].

Odpojte kabely WLAN [3].

b
¢. Vysroubujte 2 Srouby M2x3 [4] a nadzdvihnéte kovovy drzék, kterym je upevnén kabel displeje k pocitaci [5].
d

Zdvihnéte zapadku a odpojte kabel [6].

Demontaz a opétovna montaz
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4. Odpojte kabel senzoru od zakladni desky [1]. Oteviete opérku pro dlan, preklopte systém a poloZte jej v 90° Uhlu s kldvesnici smérem
ke stolu [2].

L
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5.

Demontaz sestavy displeje:

a. VySroubujte Sest Sroubl M2,5x5, které pripevriuji sestavu displeje k pocitadi [1].
b. Zvednéte sestavu displeje z pocitace [2].

o 2

Montaz sestavy displeje

1.

© N OO o s D

Umistéte sestavu displeje pod Uhlem 90° s klavesnici smértuijici ke stolu tak, aby otvory pro Sroubky spravné priléhaly k otvorlim
v pocitadi.

Zasroubujte Sest Sroubll M2,5x5, které pripevriuji zavésy displeje k sestavé opérky pro dlar.

Otocte pocitad.

Pripojte kabel displeje ke konektoru na zakladni desce.

Umistéte drzék kabelu displeje nad konektor a zaSroubujte Srouby M2x3. Kabel displeje takto pripevnite k pocitaci.
Pripojte kabely karty WLAN.

Umistéte kovovy drzék na kartu WLAN a zaSroubujte Sroub M2x3 pripeviujici kovovy drzék k zékladni desce.
Namontujte nasledujici soucasti:

a. baterie

b. spodni kryt

Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Demontaz a opétovna montaz
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Zadni kryt displeje

Sejmuti zadniho krytu displeje

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Pomoci plastového nastroje uvolnéte horni okraj zadniho krytu displeje a pokracujte ve sméru hodinovych rucic¢ek podél celého vnéjsiho
okraje krytu displeje.

g

3. Vyjméte zadni kryt displeje z pocitace.
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Nasazeni zadniho krytu displeje

1. Zarovnejte zadni kryt displeje se zdpadkami na poditadi a zatlatte na ngj tak, aby zaklapl na misto.
2. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Zakladni deska

Vyjmuti zakladni desky

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. spodni kryt
b. baterie
C. karta SSD
3. Odpojte kabely nasledujicich zafizeni:
kabel senzoru [1]
VysSroubuijte Sroub, jimz je kabel kamery pfipevnén k zékladni desce, odstrarite lepici pasku a uvolnéte kabel ze zakladni desky [2].
kabel zadni kamery [3]
kabel knoflikové baterie [4]
kabel napgjeci desky a audia [9]
kabel reproduktoru [6]
kabel klavesnice [7]
kabel dotykové podlozky [8]
kabel napajeciho konektoru [9]

T TQ@ e a0Do
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4, Demontaz kovového drzaku ze zékladni desky:

a. Demontujte dva Srouby M2x3, kterymi je kovovy drzak upevnén k zakladni desce [1].
b. Zvednéte kovovy drzak ze zakladni desky [2].
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Demontéaz kovového drzaku (kabel karty WLAN a kabel displeje):

Demontujte Sroub M2x3 a nadzdvihnéte kovovy drzak, jimz je karta WLAN pfipevnéna k zakladni desce [1, 2].
Odpojte kabely WLAN [3].
VySroubujte Srouby M2x3 a nadzdvihnéte kovovy drzék, kterym je upevnén kabel displeje k pocitaci [4, B].
Zdvihnéte zapadku a odpojte kabel [6].

a.

b.
c.
d

Demontaz a opétovna montaz
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6. Postup demontaze zakladni desky:
a. Vysroubujte pét Sroubl M2x3, kterymi je zakladni deska pripevnéna k sestavé opérky pro dlar [1].
b. Vyjméte zakladni desku ze sestavy opérky pro dlari [2].
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Montaz zakladni desky

Zarovnejte zakladni desku s otvory pro Srouby na sestavé opérky pro dlar.

Zasroubujte pét Sroubl M2x3, které pripeviuji zakladni desku k sestavé opérky pro dlaf.

PFipojte kabel displeje ke konektoru na zakladni desce.

Umistéte kovovy drzak nad konektor a zaSroubujte dva Srouby M2x3, jimiZ je kabel displeje pripevnén k zakladni desce.
PFipojte kabely karty WLAN.

Umistéte kovovy drzak na kartu WLAN a zaSroubujte Sroub M2x3 pFipevriujici kabel WLAN ke karté WLAN.
Umistéte kovovy drzak na zékladni desku a zaSroubujte dva Srouby M2x3, jimiz je zakladni deska prichycena.
PFipojte nasledujici kabely:

napéjeci kabel,

kabel dotykového panelu

kabel klavesnice

kabel reproduktoru

Kabel napajeci desky a audia

kabel knoflikové baterie

Kabel zadni kamery

ZaSroubujte Sroub, jimz je kabel kamery pFipevnén k zakladni desce, a pripevnéte kabel k zakladni desce pomoci lepidla.
kabel senzoru

O NN NS
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9. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. karta SSD
b. baterie
c. spodni kryt
10. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.
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Zadni kamera

Demontaz zadni kamery

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

a. spodni kryt

b. baterie

c. karta SSD

d. zéakladni deska

3. Demontaz zadni kamery:
a. Zvednéte kameru ze sestavy opérky pro dlan.

Montaz zadni kamery

1. Vlozte kameru do slotu v pocitadi.
2. Namontujte nasleduijici soucésti:

a. zakladni deska
b. karta SSD
c. baterie
d. spodni kryt
3. Postupuijte podle postupu v &asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Opérka rukou

Montaz opeérky pro dlan

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

o

spodni kryt
baterie
kldvesnice

karta disku SSD
deska spinace napajeni
zvuk

napéjeci konektor
knoflikovéa baterie
reproduktor
sestava displeje
zé&kladni deska

. zadni kamera

T T s@moa0gD

@l POZNAMKA: Dotykova podloZka neni samostatna komponenta a je sougasti opérky pro dlaf.

@l POZNAMKA: Sougast, ktera vam ziistane, je opérka pro dlari.

3. Na novou opérku pro dlan nainstalujte nasledujici soucésti:
a. zadnikamera

zakladni deska

sestava displeje

reproduktor

knoflikovéa baterie

napéjeci konektor

zvuk

@™o a0oT
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h. deska spinace napéjeni
i. kartadisku SSD

j.  klavesnice

k. baterie

. spodni kryt

4. Postupuijte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Témata:

. Procesor

e Pamét

e Skladovaci

e Specifikace audia

e Grafika

. Kamera

¢ Komunikace

. Porty a konektory
*  Displej

. Klavesnice

¢ Dotykova podlozka
. Baterie

¢ Napéjeci adaptér

. Rozméry a hmotnost

Procesor

Technické udaje

Globalni standardni produkty (Global Standard Products, GSP) predstavuji podmnozinu vztaznych produkt( Dell, spravovanych z hlediska

dostupnosti a se synchronizovanymi prechody na celosvétové Urovni. Zajistuji, Ze tataZ platforma je k dispozici ke koupi na celém svété.
Zakaznici tak mohou omezit pocCet konfiguraci spravovanych v celosvétovém meritku, coz snizuje néklady. Rovnéz umoznuji firmam

implementovat globalni standardy IT, prostfednictvim uzamknuti ve specifickych produktovych konfiguracich na celém svété. Néasledujici,
nize specifikované procesory GSP budou dostupné zakaznikim spole¢nosti Dell.

@l POZNAMKA: Po&ty procesor(l nejsou méfitkem vykonu. Dostupnost procesort se méize ménit a ligit podle regionu &i zemg.

Tabulka 2. Specifikace procesoru

Typ

Grafika UMA

Procesor Intel Pentium N5030 (6 W, 4 MB cache, az 3,1 GHz)

Grafické karta Intel HD Graphics 605

Procesor Intel Pentium N5000 (6 W, 4 MB cache, az 2,7 GHz)

Grafické karta Intel HD Graphics 605

Procesor Intel Celeron N4120 (6 W, 4 MB cache, az 2,6 GHz)

Graficka karta Intel HD Graphics 600

Procesor Intel Celeron N4100 (6 W, 4 MB cache, az 2,4 GHz)

Graficka karta Intel HD Graphics 600

Pameét

Tabulka 3. Specifikace paméti

Funkce Technické uadaje
Minimalni konfigurace paméti 4GB
Maximalni konfigurace paméti 8GB

Typ

DDR4 (pamé&t na desce)

Technické udaje
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Tabulka 3. Specifikace paméti (pokracovani)

Funkce Technické udaje
Rychlost 2 400 MHz

Skladovaci

Tabulka 4. Specifikace Glozisté
Primarni/spoustéci Sekundarni disk Rozhrani MozZnost zabezpeceni | Kapacita
disk
M.2 SSD SATA ANO AZ 256 GB
eMMC M.2 2230 MMC ANO 64 GB

Specifikace audia

Funkce
Typy
Radi&
Prevod

stereofonniho
signalu

Interni rozhrani
Externi rozhrani

Reproduktory

Interni zesilovac¢

reproduktort

Ovladani hlasitosti

Grafika

Specifikace
Zvuk High Definition
Realtek ALC3246

Digitalni audio vystup pfes port HDMI — az 7.1 komprimovaného a nekomprimovaného zvuku

Zvukovy kodek s vysokym rozlisenim
Kombinace stereo nahlavni soupravy / mikrofonu
Dva

2 W (RMS) na kanél

Klavesové zkratky

Tabulka 5. Grafika

Radié Typ Zavislost Typ grafickeé Kapacita Podpora externiho | Maximalni
procesoru paméti displeje rozliSeni

Intel UHD UMA Pentium N5000 | Integrované Sdilena HDMI 1.4 HDMI 1.4 (UMA):

Graphics 605 systémova eDP (interni) 4096 x 2160,
pamét (az 8 GB) 30 Hz

Intel UHD UMA Celeron N4100 | Integrovana Sdilena HDMI 1.4 HDMI 1.4 (UMA):

Graphics 600 systémova eDP (interni) 4096 x 2160,
pamét (az 8 GB) 30 Hz
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Kamera

Tabulka 6. Specifikace kamery

Funkce

Technické udaje

Rozliseni

Fotoaparat:
e Staticky obraz: 1 megapixel
e Video: 1280 x 720 pfi 30 snimcich za sekundu

Zadni kamera:
e Staticky obraz: 1 megapixel
e \/ideo: 1920 x 1080 pfi 30 snimcich/s

Diagonélni zobrazovaci Uhel

74 stupnl

Komunikace

Tabulka 7. Komunikace

Funkce

Technické adaje

Sitovy adaptér

Dvoupasmova karta M.2 Intel Wireless-AC 8265 802.11ac (2x2)
Wi-Fi + Bluetooth 4.2 LE Solder Down

Porty a konektory

Tabulka 8. Porty a konektory

Funkce

Technické udaje

USB

Dva porty USB 3.11. generace

(jeden s funkci PowerShare)

Security (Zabezpeceni)

Slot pro bezpe&nostni zdmek Noble Wedge

Audio e Univerzalni zvukovy konektor
e Mikrofony s redukci Sumu
Grafika HDMI 1.4

Displej

Tabulka 9. Specifikace displeje

Funkce

Technické udaje

Typ

Velmi tenké dotykova obrazovka s rozlisenim HD

Vyska (aktivni plocha)

144 mm (5,67 palce)

Sitka (aktivni plocha)

256,12 mm (10,08 palce)

Uhlopfigka

294,64 mm (11,6 palce)

Parametry dotykového panelu

Vicedotykové ovladani

Technické adaje
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Tabulka 9. Specifikace displeje (pokracovani)

Funkce

Technické udaje

Osvétleni/jas (obvyklé)

HD (200 nitt)

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+80/-80 stupnriti

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+80/-80 stupnili

Klavesnice

Tabulka 10. Specifikace klavesnice

Funkce

Technické udaje

Pocet klaves

82 (USA)

83 (Evropa)
84 (Brazilie)
86 (Japonsko)

Velikost

Plna velikost
o Roztec€ klaves X = 19,05 mm
o Roztec€ klaves Y = 18,05 mm

Podsvicena klavesnice

Neni k dispozici.

Rozvrzeni

QWERTY/AZERTY/Kanii

Dotykova podlozka

Tabulka 11. Specifikace dotykové podlozky

Funkce Technické udaje
Rozliseni Vodorovné: 1221
Svisle: 661
Rozméry Sitka: 100 mm (3,93 palce)

e \/ySka: 55 mm (2,16 palce)

Vicedotykové ovladani

Podporuje ovladani az 4 prsty. Podpora gest zavisi na operacnim
systému.

Baterie

Tabulka 12. Specifikace baterie

Funkce Technické adaje

Typ 3c¢lankova 42Wh lithium-iontova/polymerova baterie s moznosti
nabijeni ExpressCharge

Rozméry e Délka: 184 mm (7,24 palce)
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Tabulka 12. Specifikace baterie (pokracovani)

Funkce

Technické udaje

e Sitka: 97 mm (3,82 palce)
e \/ySka: 5,9 mm (0,232 palce)

Hmotnost (maximalni)

0,185 kg (0,4 Ib)

Napéti

14V ss.

Zivotnost

300 cykli vybiti-nabiti (standardné) a 1 000 cykIl vybiti-nabiti
(dlouha Zivotnost)

Doba nabijenti, kdyz je pocCitac vypnut (pfiblizne)

2-4 hodiny

Doba provozu

Zavisi na provoznich podminkach a pri podminkach mimoradné
naro¢nych na napéajeni mize byt vyrazné zkracena.

Teplotni rozsah: provozni

e Nabijeni: 0 az 35 °C (32 az 95 °F)
o Vybijeni: -40 az 65 °C (-40 az 149 °F)

Teplotni rozsah: skladovaci

—40 az 65 °C (-40 az 149 °F)

Knoflikova baterie

ML1220

Napajeci adapteér

Tabulka 13. Specifikace napajeciho adaptéru

Funkce Technické adaje
Typ 65W adaptér
Vstupni napéti 100 az 240 V stf.
Vstupni proud (max.) 6OW-17A

Velikost adaptéru

7,4 mm, valcovy typ

Vstupni frekvence

50 az 60 Hz

Vystupni proud

3,34 A (trvaly)

Jmenovité vystupni napéti

19,5V ss.

Teplotni rozsah (provozni)

0 a8z 40 °C (32 az 104 °F)

Teplotni rozsah (neprovozni)

—40az 70 °C (-40 az 158 °F)

Rozmeéry a hmotnost

Tabulka 14. Rozméry a hmotnost

Funkce Technické adaje

Vy&ka e \/ySka vpredu — 21,25 mm (0,83 palce)
e Vyska vzadu — 21,25 mm (0,83 palce)

Sitka 303,8 mm (11,96 palce)

Technické adaje
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Tabulka 14. Rozméry a hmotnost (pokracovani)

Funkce Technické udaje
Hloubka 207,9 mm (8,18 palce)
Hmotnost Hmotnost od: 1,47 kg (3,25 Ib)
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Technologie a soucasti

Tato kapitola popisuje technologii a soucasti dostupné v systému.

Témata:

. DDRA4

. Vlastnosti rozhrani USB
. HDMI 1.4

DDRA4

Pamét DDR4 (dvojita rychlost prenosu dat, Gtvrta generace) je rychlejsi nastupce paméti s technologii DDR2 a DDR3, ktery umozriuje
vyuZit kapacitu az 512 GB na jeden modul DIMM, na rozdil od maxima 128 GB na jeden modul DIMM paméti DDR3. Z&mek synchronni
dynamické paméti s nahodnym pristupem DDRA je jinde nez SDRAM nebo DDR, aby se uzivateli zabranilo nainstalovat do systému
nespravny typ pameti.

Pamét DDR4 potrebuje 0 20 % niz8i napéti, pouze 1,2 V, ve srovnani s paméti DDR3, ktera k provozu vyzaduje elektrické napéti 1,5 V.
Pamét DDR4 podporuje také novy velmi Gsporny rezim Deep power-down, ktery umoZriuje hostujicimu zafizeni prejit do pohotovostniho
rezimu bez nutnosti obnovit pamét. Od reZzimu Deep power-down se ocekava, ze snizi spotiebu energie v pohotovostnim rezimu o 40 az
50 %.

Podrobnosti paméti DDR4

Mezi pamé&tovymi moduly DDR3 a DDR4 jsou néasledujici drobné rozdily.
Jinde umistény zamek

Zamek je na modulu DDR4 umistén jinde nez na modulu DDR3. Oba zdmky jsou na okraji, kterym se modul vklada do slotu, poloha na
modulu DDRA je vSak jinde, aby se zabranilo instalaci modulu do nekompatibilni desky nebo platformy.

Obrazek 1. Rozdilny zamek

Vétsi tloustka

Tloustka modulti DDRA4 je trochu vétsi neZ v pripadé moduld DDR3, aby bylo mozno vyuzit vice signalovych vrstev.

DDR4

Obrazek 2. Rozdilna tloustka
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ZakFiveny okraj

Moduly DDR4 maiji zakFiveny okraj, ktery usnadruje vkladani a zmirmiuje zatéz na desku s tisténymi spoji béhem instalace paméti.

Obrazek 3. ZakFiveny okraj

Chyby paméti

Chyby paméti na systému zobrazuiji novy kod selhani ON-FLASH-FLASH nebo ON-FLASH-ON. Pokud selze veskera pamét, displej LCD se
nezapne. Problémy selhani paméti mGZete odstranit, zkusite-li funk&ni pamétové moduly v pamétovych konektorech umisténych ve spodni
Casti systému nebo pod kladvesnici (napfiklad v nékterych pfenosnych systémech).

@l POZNAMKA: Pamét DDR4 je soudasti desky a nejde o vyménny modul DIMM, jak je uvedeno a napsano.

Vlastnosti rozhrani USB

Univerzalni sériova sbérnice, tedy USB, byla zavedena v roce 1996. Dramaticky zjednodusila propojeni mezi hostitelskymi pocitadi
a perifernimi zafizenimi, jako jsou mysi, klavesnice, externi disky a tiskarny.

Tabulka 15. Vyvoj rozhrani USB

Typ Rychlost prenosu dat Kategorie Rok uvedeni
USB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed 2000

USB 3.0/ USB 3.11. 5 Gb/s SuperSpeed 2010
generace

USB 3.12. generace 10 Gb/s SuperSpeed 2013

USB 4.0 / USB 4.11. generace (SuperSpeed USB)

Po mnoho let bylo rozhrani USB 2.0 ve svété osobnich po&itact de facto standardnim rozhranim, prodalo se priblizné 6 miliard zafizeni

s timto rozhranim. Diky stéle rychlej§imu vypo&etnimu hardwaru a stale rostoucim narokdm na $itku pasma vSak bylo zapotFebi vytvofit
rychlejsi rozhrani. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je kone¢né diky desetindsobné rychlosti oproti svému predchldci odpovédi na
naroky spotrebitelll. Ve zkratce, funkce rozhrani USB 3.1 1. generace jsou tyto:

vySSi pfenosové rychlosti (az 5 Gb/s)

zvySeny maximalni vykon sbérnice a zvySeny priichod proudu kvili zafizenim hladovéjsim po energii
nové funkce Fizeni spotreby

pIné oboustranné datové prenosy a podpora novych typl prenost

zpétna kompatibilita s rozhranim USB 2.0

nové konektory a kabel

Zde uvedend témata se dotykaji nejcastéjSich dotazl ohledné rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace.

SUPERSPEED
S USE>
e

SS<

52 Technologie a soucasti



Rychlost

V soucasné dobe specifikace rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace definuje 3 rezimy rychlosti. Jsou jimi Super-Speed, Hi-Speed a Full-
Speed. Novy rezim SuperSpeed dosahuje prenosové rychlosti 4,8 Gb/s. Specifikace z dlivodu udrzeni zpétné kompatibility zachovava také
pomalejsi rezimy USB Hi-Speed a Full-Speed, b&Zné nazyvané jako USB 2.0 a 1.1, které dosahuji rychlosti 480 Mb/s a 12 Mb/s.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace dosahuje o mnoho vysSiho vykonu diky t&mto technickym zménam:

Dalsi fyzicka sbérnice, ktera je pfidana vedle stavajici sbérnice USB 2.0 (viz obrazek).
Rozhrani USB 2.0 bylo dfive vybaveno ¢tyfmi draty (napéjeni, uzemnéni a pér diferenciélnich datovych kabel(). V rozhrani USB 3.0 /
USB 3.11. generace jsou Ctyfi dalsi: dva péry diferencidlnich signalnich kabell (priiem a vysilani), takze je v konektorech a kabelaZi
dohromady celkem osm spojent.

e Rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace vyuziva obousmérného datového rozhrani namisto polovicéné duplexniho usporadani rozhrani
USB 2.0. Teoreticka Sitka padsma tim narlsta desetindsobné.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Néaroky na datové prenosy dnes stéle rostou kvili videoobsahu ve vysokém rozliseni, terabajtovym pamétovym zafizenim, digitalnim
kamerédm s mnoha megapixely apod. Rychlost rozhrani USB 2.0 tak ¢asto neni dostatecnéa. Navic zadné pripojeni rozhranim USB 2.0 se
nepriblizuje teoretické maximalni propustnosti 480 Mb/s, skute¢na redlnd maximalni rychlost datovych prenosl tohoto rozhrani je priblizné
320 Mb/s (40 MB/s). Podobné rychlost prenosu rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace nikdy nedoséhne 4,8 Gb/s. Realna maximalni
rychlost je 400 MB/s v&etné dat navic. Rychlost rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je tedy oproti rozhrani USB 2.0 desetindsobna.

Vyuziti

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace umozfiuje vyuZivat vyssi rychlosti a poskytuje zarizenim rezervu potfebnou ke zlepSeni celkového
uzivatelského prostredi. Video pres rozhrani USB bylo dfive vyuZitelné jen stéZi (z pohledu maximalniho rozliSeni, latence i komprese
videa), dnes si snadno predstavime, Ze diky 5-10n&sobné Sifce pasma Ize vyuZit FeSeni videa pfes USB s mnohem vySSim rozlisenim.
Rozhrani Single-link DVI vyZaduje propustnost témér 2 Gb/s. Tam, kde byla rychlost 480 Mb/s omezuijici, je rychlost 5 Gb/s vice neZz
slibna. Diky slibované rychlosti 4,8 Gb/s tento standard najde cestu do oblasti produktd, které drive rozhrani USB nevyuZivaly. To se tyka
napriklad externich Uloznych systémd s polem RAID.

Déle je uveden seznam nékterych dostupnych produktd s rozhranim SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.11. generace:

Externi stolni pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Prenosné pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Doky a adaptéry pro disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Jednotky flash a ¢tecky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Disky SSD s rozhranim USB 3.0 / USB 3.11. generace
Pole RAID USB 3.0 / USB 3.11. generace

Optické medialni jednotky

Multimedialni zafizeni

Prace v siti

Adaptéry a rozbocovace USB 3.0 / USB 3.11. generace
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Kompatibilita

Dobrou zpravou je, ze rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace bylo navrzeno s ohledem na bezproblémovou existenci vedle rozhrani
USB 2.0. V prvni fadg, pfestoze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace specifikuje nové fyzicka pFipojeni a tedy i novy kabel, ktery
vyuzivé vyssi rychlosti nového protokolu, konektor zachovava stejny obdélnikovy tvar se Ctyfmi kontakty rozhrani USB 2.0 na stejném

misté jako dfive. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace obsahuje pé&t novych propojeni uréenych k nezavislému prijmu a odesilani dat.
Tato propojeni jsou v3ak spojena pouze po pripojeni k fadnému pripojeni SuperSpeed USB.

HDMI 1.4

V tomto tématu jsou uvedeny informace o funkcich konektoru HDMI 1.4 a jeho vyhody.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je odvétvim podporované, nekomprimované, zcela digitalni audio/video rozhrani. HDMI
poskytuje rozhrani mezi libovolnym kompatibilnim digitalnim zdrojem audio/video, napfiklad pfehravacem DVD nebo pfijimacem A/V

a kompatibilnim digitalnim monitorem (audio a/nebo video), napriklad digitalnim televizorem (DTV). Plvodné zamyslenymi aplikacemi
rozhrani HDMI jsou televizory a prehravace DVD. Hlavni vyhodou je snizeni poctu kabelll a opatfeni pro ochranu obsahu. Rozhrani HDMI
podporuje standardni, vylepSené nebo HD video a vicekanalové digitalni audio na jednom kabelu.

®| POZNAMKA: HDMI 1.4 poskytuje podporu 5.Tkandlového zvuku.

Funkce HDMI 1.4

e Ethernetovy kanal HDMI - do propojeni HDMI pridavé vysokorychlostni sitové pripojent, diky kterému tak uzivatelé mohou naplno
vyuzivat sva zafizeni vybavena technologi IP bez nutnosti pouzivat zvIastni ethernetovy kabel.

e Navratovy kanal audia — televizor s integrovanym tunerem pripojeny pomoci HDMI m(ize posilat zvukové data opacnym smérem do
audiosystému s prostorovym zvukem, ¢imz dojde k odstranéni nutnosti pouzivat zvlastni zvukovy kabel.

3D - definuje vstupni a vystupni protokoly hlavnich formatd 3D videa, a otevira tak cestu pro opravdové 3D hrani a 3D doméci kino.

Typ obsahu — signalizovani typl obsahu v redlném ¢ase mezi zobrazovacim a zdrojovym zafizenim, diky kterému m(ze televizor
optimalizovat nastaveni obrazu podle typu obsahu.

Dalsi barevné prostory — pridavéa podporu dalSich barevnych modeld pouzivanych v digitalnich fotografiich a pocitacové grafice.

Podpora 4K - umoZriuje rozliSeni daleko za 1080p, a podporuje tak displeje dalsi generace, které se vyrovnaji systémdm Digital
Cinema, pouzivanym v mnoha b&znych kinech.

Mikrokonektor HDMI — novy, mensi konektor pro telefony a dalSi pfenosna zafizeni podporuije rozliseni videa az 1080p.

e Systém pro pripojeni automobilu — nové kabely a konektory pro automobilové videosystémy jsou navrzeny tak, aby se vyrovnaly
s jedineCnymi pozadavky automobilového prostredi a poskytovaly pfi tom HD kvalitu.

Vyhody HDMI

Kvalitni konektor HDMI prenasi nekomprimovany digitalni zvuk a video s nejvyssi a nejcistsi kvalitou obrazu.
Levny konektor HDMI poskytuje kvalitu a funk&nost digitalniho rozhrani a zaroven podporuje formaty nekomprimovaného videa
jednoduchym, cenové efektivnim zplsobem.

e Zvukovy konektor HDMI podporuje vice formatl zvuku — od standardniho sterea po vicekandlovy prostorovy zvuk.

HDMI kombinuje video a vicekanalovy zvuk do jednoho kabelu, a eliminuje tak néklady, slozZitost a zmét kabelll momentalné
pouzivanych v A/V systémech.

e HDMI podporuje komunikaci mezi zdrojem videa (napr. pfehravacem DVD) a digitalnim televizorem, a otevira tak moznosti novych
funkci.
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Moznosti nastroje System setup (Nastaveni
systému)

@l POZNAMKA: V zavislosti na poditacCi a nainstalovanych zafizenich nemusi byt nékteré z uvedenych poloZek k dispozici.
Témata:

«  Sekvence spusténi

. Navigacni klavesy

*  Prehled nastroje System Setup (Nastaveni systému)

. Pristup do nastaveni systému

. Moznosti obrazovky General (Obecné)

¢ Moznosti obrazovky System Configuration (Konfigurace systému)
. Moznosti obrazovky Video (Grafickéa karta)

. Moznosti obrazovky Security (Zabezpecenf)

. Moznosti obrazovky Secure Boot

. Moznosti obrazovky Intel Software Guard Extensions

*  Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

. Moznost obrazovky spravy napéjeni

. Moznosti obrazovky chovani POST

. Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora virtualizace)
¢ Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratové pripojent)

«  Moznosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

. Moznosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)

¢ Konzole SupportAssist System Resolution

. Aktualizace systému BIOS v prostredi systému Windows

*  Systémové heslo a heslo pro nastaveni

Sekvence spusténi

Funkce Boot Sequence nabizi rychly a pohodiny zpdsob, jak obejit poradi spousténi definované v nabidce System Setup a spustit systém
pfimo z urcitého zarizeni (napf. opticka jednotka nebo pevny disk). Béhem testu POST (Power-on Self Test), jakmile se zobrazi logo Dell,
mdlZete:
e Otevirit nabidku System Setup stisknutim klavesy F2.
e (Otevrit jednoradzovou nabidku spusténi systému stisknutim klavesy F12.
Jednoréazova nabidka zavadéni systému obsahuje zafizeni, ze kterych mlzete spustit pocitac, a moznost diagnostiky. Moznosti nabidky
zavadeéni jsou nasleduijici:

Removable Drive (Vyjimatelny disk) (je-li k dispozici)

STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)

@ POZNAMKA: XXXX predstavuje &islo jednotky SATA.

Optical Drive (Opticka jednotka) (je-li k dispozici)

Pevny disk SATA (je-li k dispozici)

Diagnostika

@ POZNAMKA: Po vybéru moznosti Diagnostika se zobrazi obrazovka SupportAssist.

Na obrazovce s pofadim zavadéni jsou k dispozici také moznosti pristupu na obrazovku nastroje System setup.
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Navigacni klavesy

®| POZNAMKA: V pFipadé vétsiny moznosti nastaveni systému se provedené zmény zaznamenaji, ale pouZiji se aZ po restartu poditade.

Klavesy Navigace

Sipka nahoru PFechod na predchozi pole.

Sipka dol@ Prechod na dalsi pole.

Vstoupit Vybér hodnoty ve vybraném poli (je-li to mozné) nebo prechod na odkaz v poli.

Mezernik Rozbaleni a sbaleni rozeviraci nabidky (je-li to mozné).

Karta PFechod na dalsi specifickou oblast.

Esc PFechod na predchozi stranku, dokud se nezobrazi hlavni obrazovka. Stisknuti klavesy Esc na hlavni obrazovce

zobrazi zpravu s pozadavkem o uloZeni vesSkerych neulozenych zmén a restartuje systém.

Prehled nastroje System Setup (Nastaveni systému)

Nastroj System Setup umozfiuje provadeét tyto ginnosti:
e /ménit informace o konfiguraci systému po pridani, zméné nebo odebrani hardwaru v pocitadi.
e Nastavit nebo zmeénit uzivatelem volitelné moznosti, napfiklad heslo.
e Zjistit aktualni velikost paméti nebo nastavit typ nainstalovaného pevného disku.
NeZ zaCnete nastroj System Setup pouzivat, doporucujeme zapsat si informace z obrazovek tohoto nastroje pro pozdgjsi potrebu.
Pokud nejste odbornym uzivatelem pocitace, nastaveni tohoto programu nemérite. Nékteré zmény mohou
zpusobit, Ze pocita¢ nebude fungovat spravné.

Pristup do nastaveni systému

1. Zapnéte (nebo restartujte) pocitac.
2. Po zobrazeni bilého loga Dell ihned stisknéte klavesu F2.

Otevre se stranka System Setup (Nastaveni systému).
@ POZNAMKA: Pokud &ekate pfilis dlouho a objevi se logo operadniho systému, podkejte, dokud se nezobrazi plocha Microsoft

Poté vypnéte pocitac a akci opakujte.

POZNAMKA: Po zobrazeni loga Dell miZete také stisknout klavesu F12 a poté vybrat moznost BIOS setup (Nastaveni
systému BIOS).

Moznosti obrazovky General (Obecné)

V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru poditace.

Moznost Popis
System V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru pocitace.
Information e System Information: Slouzi k zobrazeni verze systému BIOS, vyrobniho &isla, inventarniho Cisla, Stitku majitele,

data prevzeti do vlastnictvi, data vyroby, kodu expresni sluzby, aktualizace Signed Firmware — ve vychozim
nastaveni povoleno.

e Memory Information (Informace o paméti): Slouzi k zobrazeni nainstalované paméti, dostupné paméti, taktu
paméti, rezimu kanall paméti a technologie paméti.

e Processor Information: Slouzi k zobrazeni typu procesoru, po¢tu jader, ID procesoru, aktualniho taktu,
minimalniho taktu, maximélniho taktu, mezipaméti L2 procesoru, moznosti HT a 64bitové technologie.
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Moznost Popis

e Device Information (Informace o zafizeni): Slouzi k zobrazeni primarniho pevného disku, SATA, adresy
Passthrough MAC, grafického adaptéru, verze systému Video BIOS, videopaméti, typu displeje, nativniho
rozliSeni, fadiCe zvuku, zafizeni Wi-Fi a zafizeni s Bluetooth.

Battery Zobrazi stav baterie a to, zda je pfipojen napajeci adaptér.
Information
Boot Sequence Umozriuje zménit poradi, ve kterém se pocitaC snazi nalézt operaéni systém.

e Windows Boot Manager (vychozi)
e Boot List Option
o Legacy (Zpétna kompatibilita)
o UEFI (vychozi v systému)

Advanced Boot Tato moznost umozriuje nacist starsi volitelné paméti ROM. Ve vychozim nastaveni je moznost Enable Legacy

Options Option ROMs (Povolit starsi volitelné paméti ROM) a Enable UEFI Network Stack (Povolit sitovy zasobnik
UEFI) zak&zana. MoZnost Enable Attempt Legacy Boot (Povolit pokus o starsi zplsob spousténi) je ve
vychozim nastaveni povolena.

UEFI boot path e Always, except internal HDD (\/Zdy, kromé& interniho pevného disku) (vychozf)
security e Always (Vzdy)
e Never (Nikdy)

Date/Time Slouzi ke zméné data a Casu.

Moznosti obrazovky System Configuration
(Konfigurace systému)

Moznost Popis

Drives Umozniuje povolit nebo zakéazat jednotlivé disky na desce.
e SATA-0 - vychozi
e eMMC - vychozi

Smart Reporting  Tato mozZnost je ve vychozim nastaveni zakazana.

USB Configuration Tot0 je volitelnd moznost.

Toto pole slouzi ke konfiguraci integrovaného Fadi¢e USB. Jestlize je pole Boot Support (Podpora spousténi)
povoleno, systém umozni spousténi z libovolného Ulozisté USB — pevné disky, pamétova jednotka, disketa.

Pokud je port USB povolen, zafizeni, které k nému pripojite, je povoleno a k dispozici pro operacni systém.
Pokud je port USB zakazan, operac¢ni systém nerozpozna zadné zarizeni, které k nému pfipojite.
Moznosti jsou nasleduijici:

e Enable Boot Support (Povolit podporu spousténi) — ve vychozim nastaveni povoleno
e Enable External USB Port (Povolit externi port USB) — ve vychozim nastaveni povoleno

®| POZNAMKA: Klavesnice a mys USB vzdy v nastaveni BIOS funguiji bez ohledu na toto nastaveni.

USB PowerShare Toto pole slouzi ke konfiguraci chovani funkce USB PowerShare. Tato funkce vdm umozriuje nabijet externi
zafizeni pomoci uloZzené energie v baterii prostrednictvim portu USB PowerShare. Tato moznost je ve vychozim
nastaveni zakézana.

Audio Toto pole povoli nebo zakaze integrovany fadi¢ zvuku. Ve vychozim nastaveni je vybrana moznost Enable Audio
(Povolit zvuk). Moznosti jsou nasleduiici:

e Enable Microphone (Povolit mikrofon) — vychozi nastaveni
e Enable Internal Speaker (Povolit interni reproduktor) — vychozi nastaveni

Dotykovy displej Toto pole Fidi, zda je povolena, nebo zakazana dotykova obrazovka. Dotykové obrazovka je ve vychozim nastaveni
povolena.
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Moznost Popis

Miscellaneous Slouzi k povoleni ¢i zakézani nasleduijicich zafizent:
Devices e User-Facing Webcam (Predni webova kamera) (ve vychozim nastaveni povoleno)
e World-Facing Webcam (Zadni webové kamera) (ve vychozim nastaveni povoleno)

Moznosti obrazovky Video (Graficka karta)

Moznost Popis

LCD Brightness Slouzi k nastaveni jasu displeje v zavislosti na zdroji napajeni — z baterie nebo ze sité. Jas LCD se nastavuje
nezavisle pro napajeni z baterie a z napajeciho adaptéru. Nastavuje se posuvnikem.

Moznosti obrazovky Security (Zabezpeceni)

Moznost Popis

Admin Password  SlouZi k nastaveni, zméné a smazani hesla spravce.
@ POZNAMKA: DFive, ne? nastavite heslo systému & pevného disku, je tfeba nastavit heslo sprévce.

Smazanim hesla spravce automaticky smazete heslo systému a heslo pevného disku.

®| POZNAMKA: Usp&sna zména hesla se projevi okamzité.
\ychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

System Password Umozriuje nastavit, zménit ¢i smazat systémové heslo.
®| POZNAMKA: Uspé&sna zména hesla se projevi okamzité.

\ychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

Internal HDD-0 Slouzi k nastaveni, zméné a smazani hesla spravce.
Password ®| POZNAMKA: Usp&sna zmeéna hesla se projevi okamzité.

\ychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

Strong Password  Umozni vynutit, aby byla vZdy nastavena silna hesla.

Vychozi nastaveni: Moznost Enable Strong Password (Povalit silné heslo) neni vybrana.

®

POZNAMKA: Pokud je zapnuta moZnost Strong Password (Silné heslo), musi heslo spravce a systémové
heslo obsahovat alespori jedno velké pismeno a jedno malé pismeno a mit alespori osm znakd.

Password Slouzi k ur¢eni minimalni a maximalini délky hesla spravce a systémového hesla.
Configuration e min-4 — vychozi nastaveni, chcete-li, mdZete toto &islo zvysit.
e max-32 — toto Cislo miZete sniZit.

Password Bypass  Slouzi k povoleni &i zakazani opravnéni k obeijiti systémového hesla a hesla interniho pevného disku, pokud jsou
nastavena. MoZnosti jsou nasledujici:

e /akézano — ve vychozim nastaveni povoleno
e Reboot bypass (Obejiti pfi restartu)

Password Change SlouZi k povoleni ¢i zak&zani opravnéni k heslim systému a pevného disku, pokud je nastaveno heslo spravce.
Vychozi nastaveni: Je vybrana moznost Allow Non-Admin Password Changes (Povolit zmény hesla jiného
typu nez spravce).

Non-Admin Setup Umozriuje urcit, zda jsou po nastaveni hesla spravce povoleny zmény v moznostech nastaveni. Pokud je tato
Changes moznost zakazana, pak jsou moznosti nastaveni uzamceny heslem spravce.

Moznost ,Allow Wireless Switch Changes* (Povolit zménu prepinace bezdratového pripojeni) neni ve vychozim
nastaveni vybrana.
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MozZnost

UEFI Capsule
Firmware Updates

PTT Security

Computrace

CPU XD Support

Admin Setup
Lockout

Master password
lockout

SIMM Security
Mitigation
(Omezeni
zabezpeceni
SIMM)

Popis

UmoZzniuje vdm povolit nebo zakéazat rezimy nabijecky. Tato mozZnost ur€uje, zda jsou povoleny aktualizace

systému BIOS prostrednictvim aktualizaCnich balickd kapsle UEFI. MoZnosti jsou nasledujict:

e Enable UEFI Capsule Firmware Update (Povolit aktualizace firmwaru UEFI Capsule) — ve vychozim
nastaveni povoleno

Tato volba slouzi k povoleni nebo zakazani viditelnosti nastroje Platform Trust Technology (PTT) v operaénim

systému.

e PTT On (Nastroj PTT zapnut) — ve vychozim nastaveni povoleno

e C(lear (Vymazat)

e PPl Bypass for Clear Commands (Obejiti PPI pro mazaci prikazy)

Slouzi k povoleni ¢i zakazani volitelného softwaru Computrace. Moznosti jsou nasledujici:

e Deactivate (Deaktivovat)

e Disable (Zakazat)

e Activate (Aktivovat) — ve vychozim nastaveni povoleno

@ POZNAMKA: Moznosti Activate (Aktivovat) a Disable (Zakazat) trvale aktivuji éi zakéZou tuto funkci a poté
jiz nebudou povoleny dalsi zmény.

Slouzi k povoleni rezimu Execute Disable u procesoru.

Enable CPU XD Support (Povolit podporu rezimu XD procesoru) — ve vychozim nastaveni povoleno

Brani uzivatellm v pfistupu k nastavenim, pokud je nastaveno heslo spravce.

Vychozi nastaveni: Tato moznost je zakazana.

Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Tato moZnost povoluje nebo zakazuje dodate¢né ochrany proti omezeni zabezpeceni UEFI SMM. Tato moZnost je
ve vychozim nastaveni zakazana.

Moznosti obrazovky Secure Boot

MozZnost

Secure Boot
Enable

Expert Key
Management

Popis

Tato moznost povoli nebo zakaze funkci Secure Boot.
e Disabled (Neaktivni)
e Enabled (Aktivni) (vychozi)

UmozZriuje manipulovat s databazemi bezpeénostnich klicl pouze v pfipadé, Ze je systém v rezimu Custom Mode
(Vlastni rezim). Moznost Enable Custom Mode (Povolit viastni rezim) je ve vychozim nastaveni zakéazéana.
Moznosti jsou nasleduijici:

e PK — ve vychozim nastaveni povoleno

e KEK
e db
e dbx

Pokud povolite rezim Custom Mode (Vlastni rezim), zobrazi se odpovidajici moznosti pro klice PK, KEK, db
a dbx. MoZnosti jsou nasledujici:

e Save to File (Ulozit do souboru) — Ulozi kli¢ do uzivatelem zvoleného souboru.

Replace from File (Nahradit ze souboru) — Nahradi aktualni kli€ klicem z uzivatelem zvoleného souboru.
Append from File (PFipojit ze souboru) — Prida kli¢ do aktuélni databaze z uzivatelem zvoleného souboru.
Delete (Odstranit) — Odstrani vybrany kIic.

Reset All Keys (Obnovit vS§echny kli¢e) — Obnovi kli¢e na vychozi nastaveni.

Delete All Keys (Odstranit vSechny kli¢e) — Odstrani vSechny klice.
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MozZnost

Popis

@ POZNAMEKA: Pokud rezim Custom Mode (Vlastni rezim) zakaZete, viechny provedené zmény se
odstrani a obnovi se vychozi nastaveni klicU.

Moznosti obrazovky Intel Software Guard Extensions

MozZnost
Intel SGX Enable

Enclave Memory
Size

Popis

Toto pole poskytuje zabezpecené prostredi pro béh kédu a ukladani citlivych dat v kontextu hlavniho operacniho
systému. MoZnosti jsou nasledujici:

e Disabled (Neaktivni)

e Enabled (Aktivni)

e Software Controlled (Rizeno softwarové) (vychozi)

Tato moZnost nastavuje polozku SGX Enclave Reserve Memory Size (Velikost rezervni paméti oblasti
SGX). Moznosti jsou nasledujici:

o 32MB
e 64MB
e 128MB

Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

Moznost

Intel SpeedStep

C-States Control

Intel TurboBoost

Popis
Slouzi k povoleni i zakazani funkce Intel SpeedStep.
e Enable Intel SpeedStep (Povolit funkci Intel SpeedStep)

\ychozi nastaveni: Moznost je povolena.

SlouZi k povoleni ¢i zakazani dalSich rezimd spanku procesoru.
e C states (Stavy C)

\ychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Slouzi k povoleni &i zakazani rezimu procesoru Intel TurboBoost.
e Enable Intel TurboBoost (Povolit technologii Intel TurboBoost)

\ychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Moznost obrazovky spravy napajeni

MozZnost
AC Behavior

Auto On Time

USB Wake
Support

Popis
Slouzi k povoleni &i zakazani funkce automatického zapnuti pocitace, pokud je pripojen napéajeci adaptér.
Vychozi nastaveni: Moznost Wake on AC (Zapnout pri pfipojeni napajeciho adaptéru) neni vybrana.
Slouzi k nastaveni Casu, kdy se pocitaC automaticky zapne. Moznosti jsou nasleduijici:
e Disabled (Neaktivni)

Every Day (Kazdy den)

[ ]
e Weekdays (V pracovni dny)
e Select Days (Vybrané dny)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

SlouZi k povoleni funkce, kdy se po viozeni zafizeni USB podita& probudi z rezimu spanku.
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MozZnost

Wake on WLAN

Block Sleep

Peak Shift

Advanced
Battery Charge
Configuration

Primary
Battery Charge
Configuration

Popis

@ POZNAMKA: Tato funkce pracuje pouze v pFipadé, je-li pfipojen napéjeci adaptér. Jestlize béhem reZimu
spanku odeberete napajeci adaptér, konfigurace systému odpoji napajeni vSech portll USB za Gcelem Uspory
energie baterie.

e Enable USB Wake Support (Povolit podporu probuzeni pfes rozhrani USB)

Vychozi nastaveni: Moznost je zakazana.

Slouzi k povoleni i zakazani funkce, ktera zapne pocita¢, pokud je spustén pomoci signélu sité LAN.
e Disabled (Zakazano — vychozi)
e WLAN Only (Pouze WLAN)

Tato moznost slouzi k blokovani pfechodu do rezimu spanku v prostredi operacniho systému.

Vychozi nastaveni: Tato moznost je zakazana.

Tato moznost umoZriuje omezit na minimum spotfebu energie napajeciho adaptéru b&éhem energetické Spicky.
Povolite-li tuto moznost, bude pod&itaC napéjen z baterie i tehdy, kdy je pfipojen napajeci adaptér.

e Enable Peak Shift (Povoalit funkci Peak Shift)

e Nastaveni limitu baterie (15 % az 100 %) — 15 % (ve vychozim nastaveni povoleno)

Tato mozZnost umoZriuje maximalizovat stav baterie. Povolite-li tuto moznost, pocitac pouzije po dobu, kdy
nepracujete, standardni nabijeci algoritmus pro zlepSeni stavu baterie.

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

SlouZzi k vybéru rezimu nabijeni baterie. Moznosti jsou nasleduiict:

e Adaptive (Adaptivni) — ve vychozim nastaveni povoleno

e Standard (Standardni) — Uplné nabiti baterie v béZném rezimu

e ExpressCharge — baterie se nabiji kratsi dobu pomoci technologie rychlého nabijeni spolecnosti Dell. Tato

moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

e Primarily AC use (Primarné pouzivat napajeni ze sité)

e Custom (Vlastni)

Pokud je zvoleno Custom Charge (Vlastni nabijeni), Ize také nakonfigurovat moznosti Custom Charge Start

(Spusténi viastniho nabijeni) a Custom Charge Stop (Konec vlastniho nabijent).

(D POZNAMKA: Vechny reZimy nabijeni nemusf byt k dispozici pro v8echny baterie. Chcete-li povolit tuto
moznost, zakazte moznost Advanced Battery Charge Configuration (Pokrocila konfigurace nabijeni
baterie).

Moznosti obrazovky chovani POST

Moznost

Adapter Warnings

Numlock Enable

Keypad
(Embedded)

Mouse/Touchpad

Popis

Slouzi k povoleni &i zakazani nastaveni vystraznych zprav systému (BIOS), pokud pouzivate urcité typy napajecich
adaptérd.

Vychozi nastaveni: Enable Adapter Warnings (Povolit vystrahy adaptéru)
Slouzi k povoleni moznosti Numlock po spusténi pocitace.

Enable Network (Povolit sit) Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Tato volba umoZzniuje vybér jedné ze dvou metod pro povoleni numerické klavesnice, které je soucéasti interni
klavesnice.

moznosti:
e Fn Key Only (Pouze klavesou Fn) (vychozi nastaven)
e By Numlock

Tato moznost urcuje, jak systém zpracovavé vstup z mysi ¢i dotykové podlozky.

Touchpad/PS-2 Mouse (Dotykova podlozka / mys PS-2) (vychozi nastavenr)
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MozZnost

Fn Lock Options

Fastboot

Extended BIOS
POST Time

Popis

Umozniuje, aby kombinace kladves Fn + Esc prepinala primarni chovani klaves F1-F12 mezi standardnimi

a sekundarnimi funkcemi. Pokud tuto moznost zakazete, nebude mozné dynamicky prepinat primarni chovani
téchto klaves. Dostupné moznosti:

e Lock Mode Disable/Standard (Rezim zdmku povolen / standardni) — ve vychozim nastaveni povoleno
e | ock Mode Enable (Povolit rezim zam&eni)

UmozZniuje urychlit proces spousténi vynechanim nékterych krokd kontroly kompatibility. MoZnosti jsou nasledujict:
e Minimal (Minimalni) — ve vychozim nastaveni povoleno

e Thorough (Nejvyssi)

e Auto (Automaticky)

Umoznuje vytvorit prodlevu pred zavadenim systému navic. Moznosti jsou nasleduijict:
e 0 seconds (0 sekund) — ve vychozim nastaveni povoleno

e 5 seconds (5 sekund)

e 10 seconds (10 sekund)

Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora
virtualizace)

Moznost

Virtualization

VT for Direct 170

Popis
Slouzi k povoleni &i zakazani virtualizacni technologie Intel.

Enable Intel Virtualization Technology (Povolit virtualizacni technologii Intel Virtualization Technology): Tato
moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Povoli nebo zakaze nastroji VMM (Virtual Machine Monitor) vyuzivat dalSi moznosti hardwaru poskytované
technologif Intel® Virtualization pro pfimy vstup a vystup.

Enable VT for Direct I/0 (Povolit technologii VT pro pfimy vstup/vystup): Tato moznost je ve vychozim nastaveni
povolena.

Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratové pripojeni)

Moznost

Wireless Device
Enable

Popis

Slouzi k povoleni &i zakazani vnitfnich bezdratovych zafizent:
e WLAN
e Bluetooth

V8echny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

Moznosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

Moznost
Service Tag

Asset Tag

BIOS Downgrade

Data Wipe

Popis
Slouzi k zobrazeni servisniho &isla pocitace.

Umozriuje vytvorit inventarni Stitek pocitace, pokud zatim nebyl nastaven. Tato volba neni ve vychozim nastaveni
nastavena.

V tomto poli Ize obnovit pfedchozi verzi firmwaru systému. Moznost ,Allow BIOS downgrade” (Povolit downgrade
systému BIOS) je ve vychozim nastaveni povolena.

V tomto poli Ize bezpetné vymazat data ze vSech zatizeni internich Ulozist. Moznost , Wipe on Next boot*
(Vymazat pri pristim spusteni) neni ve vychozim nastaveni povolena. Seznam ovlivnénych zarizeni:
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Moznost Popis

e Interni pevny disk / disk SSD SATA
e Interni disk SDD SATA M.2

e Interni disk SSD PCle M.2

e Interni karta eMMC

BIOS Recovery Toto pole umoZfiuje provést obnovu z nékterych stavl poskozeni systému BIOS pomoci souboru pro obnoveni na
primarnim pevném disku nebo externim klici USB.
e BIOS Recovery from Hard Drive (Obnoveni systému BIOS z pevného disku) — ve vychozim nastaveni
povoleno
e BIOS Auto-Recovery (Automatické obnoveni systému BIOS)

Moznosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)

Moznost Popis
BIOS Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému) (BIOS).
Thermal Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti teploty po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).

Power Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti napajeni v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).

Konzole SupportAssist System Resolution

Moznost Popis

Auto OS recovery Moznost Auto OS Recovery Threshold (nastaveni prahu automatického obnoveni operacniho systému) Fidi

Threshold automaticky tok zavadeni pro konzoli SupportAssist System Resolution a pro nastroj Dell OS Recovery Tool.
o VYP

o 1
e 2 (vychozi)
o 3

Aktualizace systému BIOS v prostredi systému
Windows

Jestlize neni technologie BitLocker pred aktualizaci systému BIOS pozastavena, pri dalSim restartu systém
nerozezna kli¢ BitLocker. Budete vyzvani k vloZzeni obnovovaciho klice a systém o néj bude zadat pfi kazdém restartu.
Pokud obnovovaci kli¢ neni znam, mlze to vést ke ztraté dat nebo ke zbyte¢né reinstalaci operaéniho systému. Dalsi
informace o tomto tématu naleznete v ¢lanku znalostni baze: https://www.dell.com/support/article/sIin153694

1. Prejdéte na web www.dell.com/support.
2. Kiliknéte na moZnost Podpora produktu. Do pole Vyhledat podporu, zadejte vyrobni ¢islo pocitace a kliknéte na moznost Vyhledat.
@ POZNAMKA: Pokud vyrobni &islo neméte k dispozici, pouZijte k automatickému rozpoznani po&itade funkci nastroje
SupportAssist. MlZete rovnéz pouzit ID produktu nebo ruéné vyhledat model pocitace.

Kliknéte na moznost Ovladace a soubory ke stazeni. Rozbalte nabidku Najit ovladace.

Vyberte operaéni systém nainstalovany v pocitaci.

V rozbalovaci nabidce Kategorie vyberte moznost BIOS.

Vyberte nejnovejsi verzi systému BIOS a kliknutim na odkaz Stahnout stdhnéte soubor se systémem BIOS do pocitace.
Po dokon&eni stahovani prejdéte do slozky, kam jste soubor s aktualizaci systému BIOS ulozili.

© N o Ao

Dvakréat kliknéte na ikonu souboru s aktualizaci systému BIOS a postupujte podle pokyn(i na obrazovce.
Dalsi informace najdete v Clanku 000124211 znalostni baze na adrese www.dell.com/support.
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Systémové heslo a heslo pro nastaveni

Tabulka 16. Systémové heslo a heslo pro nastaveni

Typ hesla Popis

Heslo systému Heslo, které je tfeba zadat pro prihlaSeni k systému

Heslo nastaveni Heslo, které je tfeba zadat pred ziskanim pristupu a moznosti
provadéni zmén v nastaveni systému BIOS v pocitaci.

MdZete vytvorit systémové heslo a zabezpedit pocitac heslem.

Heslo nabizi zakladni Groven zabezpeceni dat v pocitaci.
Pokud pocita¢ nebude uzamcen nebo ziistane bez dozoru, k uloZenym datim muze ziskat pristup kdokoli.

®| POZNAMKA: Systémové heslo a heslo nastavent jsou zakéazéana.

Prirazeni hesla konfigurace systému

Nové systémové heslo nebo heslo spravce |ze nastavit pouze v pfipadg, Ze je stav Not Set.

Nastroj Konfigurace systému otevrete stisknutim tlacitka F12 ihned po spusténi &i restartu pocitace.

1. Na obrazovce System BIOS nebo System Setup vyberte moznost Security a stisknéte klavesu Enter.
Otevre se obrazovka Security.

2. Zvolte moznost System/Admin Password a v poli Enter the new password vytvorte heslo.

Nové heslo systému prifad'te podle nasledujicich pokyn(:

e Heslo smi obsahovat nejvysSe 32 znaka.

e Heslo smi obsahovat &isla od 0 do 9.

e Povolena jsou pouze malé pismena, velka pismena jsou neplatna.

e Platné jsou pouze nasledujici zviastni znaky: mezera, (), (+), (), (=), (.), (), G), (1), (\), (D, ).
3. Vypiste systémové heslo, které jste zadali dfive do pole Confirm new password a kliknéte na moznost OK.
4. Po stisku klavesy Esc se zobrazi zprava s pozadavkem na ulozeni zmén.

5. Stiskem klavesy Y zmény ulozite.
Pogitac se restartuje.

Odstranéni nebo zména stavajiciho hesla konfigurace systému

Pred pokusem o odstranéni nebo zménu stavajiciho hesla k systému a/nebo konfiguraci ovéfte, zda je moznost Password Status

v programu System Setup nastavena na hodnotu Unlocked. Pokud je moznost Password Status nastavena na hodnotu Locked, stavajici
heslo k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani zménit.

Nastroj Konfigurace systému otevrete stisknutim tlaCitka F12 ihned po spusténi Ci restartu pocitace.

1. Na obrazovce System BIOS nebo System Setup vyberte moznost System Security a stisknéte klavesu Enter.
Otevre se obrazovka System Security.

2. Na obrazovce System Security ovérte, zda je v nastaveni Password Status vybrana moznost Unlocked.
3. Vyberte mozZnost System Password, upravte nebo smaZte stavajici heslo systému a stisknéte kldvesu Enter nebo Tab.
4. Vyberte moznost Setup Password, upravte nebo smaZzte stavajici heslo k nastaveni a stisknéte klavesu Enter nebo Tab.
@ POZNAMKA: Jestlize heslo k systému &i nastaveni ménite, vioZte na vyzadani nové heslo jesté jednou. Pokud heslo k systému &i
nastaveni mazete, potvrdte na vyzadani smazani hesla.

B. Po stisknuti klavesy Esc se zobrazi zprava s pozadavkem na uloZeni zmeén.

6. Stiskem klavesy Y uloZite zmény a nastroj Nastaveni systému ukondite.
Pocitac se restartuje.
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7

Software

Tato kapitola uvadi podrobnosti o podporovanych operac¢nich systémech, spole¢né s pokyny pro instalaci ovladact.
Témata:

¢ Operaéni systém
. Ovladace a soubory ke stazeni

Operacni systém

Va$ Latitude 3190 2 v 1 podporuje nasledujici operacni systémy:

Windows 11 Home, 64bitovy

Windows 11 Home National Academic, 64bitovy
Windows 11 Pro, 64bitovy

Windows 11 Pro National Academic, 64bitovy
Windows 10 Pro RS4, 64bitovy

Ovladace a soubory ke stazeni

P¥i odstrariovani problémd, stahovani nebo instalaci ovlada&t se doporuduje predist &lanek ve znalostni bazi Dell Casto kladené otazky
ohledné ovladact a soubor(i ke stazeni.
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Témata:

. Manipulace s vyboulenymi lithium-iontovymi bateriemi
. Rozsifena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho spusténim — ePSA
. Funkce Real Time Clock reset

Manipulace s vyboulenymi lithium-iontovymi bateriemi

Jako vétSina notebookd i notebooky Dell pouzivaii lithium-iontové baterie. Jednim z takovych typd baterif je lithium-iontova polymerovéa
baterie. Lithium-iontové polymerové baterie se v poslednich letech t&si zvysené oblibé a staly se standardni vybavou v elektronickém
odvétvi diky oblibé u zakaznikl, kterd prameni z tenké konstrukce (predevsim v novéjsich, velmi tenkych noteboocich) a dlouhé Zivotnosti
baterii. Neoddé&litelnym priivodnim jevem lithium-iontové polymerové technologie je moznost vybouleni bateriovych ¢lanka.

Vyboulena baterie miZe ovlivnit vykon notebooku. Aby nemohlo dojit k dalSimu poskozovani krytu zarizeni nebo internich soucéasti
a nasledné poruse, prestarite notebook pouzivat, odpojte napajeci adaptér a nechte baterii vybit.

Vyboulené baterie by se nemély pouzivat. Je tfeba je vymeénit a vhodnym zplsobem zlikvidovat. Doporudujeme kontaktovat podporu
produktd spolecnosti Dell, kde vam sdéli moZnosti vymeény vyboulené baterie v rdmci platné zaruky nebo smlouvy o poskytovani sluzeb,
vCetné moznosti vymeny autorizovanym servisnim technikem spolecnosti Dell.

Manipulace a vyména lithium-iontovych baterii se Fidi nasledujicimi pokyny:

e Pfimanipulaci s lithium-iontovymi bateriemi postupujte opatrné.

e Pred vyjmutim ze systému baterii vybijte. Baterii Ize vybit odpojenim napéajeciho adaptéru od systému a provozem systému pouze na

baterii. Jakmile se systém pri stisknuti vypinace znovu nespusti, je baterie zcela vybita.

Nerozbijejte, neupoustéjte, nedeformujte ani neprobijejte baterii cizimi objekty.

Nevystavujte baterii vysokym teplotdm a nerozebirejte bateriové sady a Clanky.

Nevyvijejte tlak na povrch baterie.

Neohybejte baterii.

Nepouzivejte k vypaceni nebo vytazeni baterie Z&dné nastroje.

Pokud se baterie zasekne v zafizeni nasledkem vybouleni, nepokousejte se ji uvolnit. Propichnuti, ohnuti nebo rozbiti baterie mize byt

nebezpené.

NepokouSejte se do notebooku namontovat poskozenou nebo vyboulenou baterii.

Vyboulené baterie kryté zarukou je tfeba vratit spoleénosti Dell ve schvéleném prepravnim obalu (dodaném spolecnosti Dell). Ddvodem

je dodrZeni prepravnich predpist. Vyboulené baterie, které zarukou kryty nejsou, je tfeba zlikvidovat ve schvéaleném recykladnim

stredisku. Kontaktuje podporu produktl spolecnosti Dell na strankach https://www.dell.com/support a vyZadejte si pomoc a dalsi
pokyny.

e \/ pripadé pouziti baterie od jiného vyrobce nez spolecnosti Dell nebo nekompatibilni baterie hrozi zvySené nebezpeci pozaru nebo
vybuchu. Baterii nahrazujte pouze kompatibilni baterii uréenou pro vas pocitag, kterou zakoupite u spole¢nosti Dell. V tomto pocitaci
nepouzivejte baterie vyjmuté z jinych pocitacl. Vzdy objednéavejte originalni baterie na strankach https://www.dell.com nebo jinym
zplsobem pifimo od spole¢nosti Dell.

Lithium-iontové baterie se mohou vyboulit z rdznych ddvod(, napriklad kvili stari, poctu nabijecich cykll nebo plsobeni vysokych teplot.
Vice informaci o zvySeni vykonnosti a Zivotnosti baterie v notebooku a minimalizaci moznosti vzniku uvedeného problému naleznete
v Clanku Baterie v noteboocich Dell — Casto kladené dotazy.

Rozsirena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho
spusténim — ePSA

Diagnostika ePSA (zndma také jako diagnostika systému) provadi celkovou kontrolu hardwaru. Diagnostika ePSA je integrovana do
systému BIOS a je spousténa interné systémem BIOS. Integrovana diagnostika systému poskytuje sadu moznosti pro konkrétni zafizeni
nebo jejich skupiny a umozni vam:
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Diagnostiku ePSA Ize spustit stisknutim tlacitek FN+PWR a zapnutim pocitacCe.

Spoustét testy automaticky nebo v interaktivnim rezimu

Opakovat testy

Zobrazit nebo ukladat vysledky test

Prochéazet testy a vyuzitim dalSich moznosti testu ziskat dodatedné informace o zafizenich, u kterych test selhal

Prohlizet stavové zpravy s informacemi o Usp&Sném dokon&eni testu

Prohlizet chybové zpravy s informacemi o problémech, ke kterym béhem testu doslo

@ POZNAMKA: N&které testy pro konkrétni zafizeni vyZzaduji zasah uZivatele. Pri provadéni diagnostickych test(l bud'te vzdy pritomni
u terminalu pocitace.

Spusténi diagnostiky ePSA

Spustte zavadéci diagnosticky program nékterou z nize uvedenych metod:

1. Zapnéte pocitac.

2. Beéhem spousténi pocitaCe vyckejte na zobrazeni loga Dell a stisknéte klavesu F12.

3. Ve spoustéci nabidce zvolte pomoci Sipek nahoru a doll moznost Diagnostics (Diagnostika) a stisknéte kldvesu Enter.

@ POZNAMKA: Zobrazi se okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Rozsifené vyhodnoceni systému pred jeho
spusténim) se vSemi zafizenimi v pocitaci. Diagnostické testy probéhnou u vSech uvedenych zafizen.

4. Stisknutim Sipky v pravém spodnim rohu prejdete na seznam stranek.
Zobrazi se detekované polozky a otestuji se.

B. Chcete-li spustit diagnosticky test u konkrétniho zafizeni, stisknéte klavesu Esc a klepnutim na tlacitko Yes (Ano) diagnosticky test
ukoncete.

6. Vlevém podokné vyberte pozadované zarizeni a klepnéte na tlacitko Run Tests (Spustit testy).

7. 'V pripadé jakéhokoli problému se zobrazi chybové kody.
Chybovy kéd si poznamenejte a obratte se na spolecnost Dell.

nebo
8. Vypnéte poditac.
9. Stisknéte a podrzte klavesu Fn a zaroven vypinaC a poté je oba pustte.
10. Opakujte kroky 3—7 vyse.

Funkce Real Time Clock reset

Funkce Real Time Clock (RTC) reset umozfuje obnovit systém Dell ze situaci No POST/No Boot/No Power (Nefunkéni test POST /

nefunkéni zavadéni systému / bez napajeni). Chcete-li v systému spustit RTC reset, ujistéte se, Ze je systém vypnuty a pfipojeny

k napéjeni. Stisknéte a pridrzte tlacitko napéjeni po dobu 25 sekund a poté je uvolnéte. Prejdéte do sekce restart hodin.

@ POZNAMKA: Pokud je b&hem procesu odpojen napajeci adaptér nebo je tladitko napéjeni drzeno déle neZ 40 sekund, proces RTC
reset se prerusi.

Funkce RTC reset provede reset systému BIOS do vychoziho nastaveni, zrusf pfidéleni rozsifeni Intel vPro a resetuje systémové datum
a Gas. Nasledujici poloZky nejsou ovlivnény funkci RTC reset:

e Service Tag (Vyrobni &islo)

Asset Tag (Inventéarniho Cisla)
Ownership Tag (Stitku majitele)
Admin Password (heslo spravce)
System Password (Systémové heslo)
HDD Password (Hesla HDD)

Modul TPM zapnuty a aktivni

Key Databases (Databaze klic)
System Logs (Systémoveé protokoly)

Nasleduijici polozky mohou nebo nemusi byt resetovany podle vlastniho nastaveni systému BIOS:
e The Boot List (Seznam zavadéni)

e Enable Legacy OROMs (Povolit starSi paméti OROM)

e Secure Boot Enable (Secure Boot Povoli)
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e Allow BIOS Downgrade (Umoznit downgrade systému BIOS)
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@ POZNAMKA: Pokud neméte aktivni internetové pFipojent, Ize kontaktni informace nalézt na nakupni fakture, balicim seznamu,

Uctence nebo v produktovem katalogu spolecnosti Dell.

Spolecnost Dell nabizi nékolik moznosti online a telefonické podpory a sluzeb. Jejich dostupnost zavisi na zemi a produktu a nékteré sluzby
nemusi byt ve vasi oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat spolecnost Dell se zaleZitostmi tykajicimi se prodejd, technické podpory nebo
zakaznického servisu:

1.

2.
3.
4

Prejdéte na web Dell.com/support.

Vyberte si kategorii podpory.

Oveérte svou zemi nebo region v rozbalovaci nabidce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region) ve spodni ¢asti stranky.
Podle potreby vyberte prisluSnou sluzbu nebo linku podpory.
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